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III REGIÓN: LICEO EN HUASCO INAUGURA  
MODERNO EQUIPAMIENTO DE MECÁNICA INDUSTRIAL 

 
Proyecto apunta a perfeccionar conocimiento y mejorar  

futuras oportunidades de empleo de los estudiantes 
 

 

La Embajada del Japón tiene el agrado de comunicar que el día jueves 11 de 
agosto a las 15.30 horas, se realizó la Ceremonia de Inauguración del proyecto 
“Equipamiento para la carrera técnica del Liceo Japón en la comuna de 
Huasco”, III Región. Estuvieron presentes en este acto el Embajador del Japón Sr. 
Wataru Hayashi, y el Alcalde de Huasco, Sr. Rodrigo Loyola, entre otras distinguidas 
autoridades. Contenido y Efecto:  

 
• La asistencia brindada por Japón a la Municipalidad de Huasco, en el marco del 

programa Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) 
de Japón, corresponde a US$53.094 aprox.- para la adquisición de maquinarias 
para el Liceo Japón de Huasco. 

 
• El proyecto tiene como principal objetivo que el Liceo Japón de Huasco cuente 

con maquinaria especializada para abrir la especialidad de mecánica industrial, 
debido al aumento de la demanda laboral en esta área en la zona.  

 
• De esta forma, el Liceo Japón de Huasco podrá realizar jornadas de capacitación 

a jóvenes que requieran perfeccionar sus conocimientos y mejorar sus 
oportunidades de empleo. 

 

  

 

  

 


